
Decarbonized and Improved Aspect Ratio Filler
層状鉱物であるタルクを高度な技術で高アスペクト比化した革新的フィラー

粒子数増加
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配向性のコンピューター解析
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高機能フィラー “DIA”とは

“DIA”の革新性
従来タルク 5μm DIA 5μm

粒子平均厚み：0.41 μm
アスペクト比：12

粒子平均厚み：0.24 μm
アスペクト比：20

樹脂製品断面のSEM写真

SPring-8 X線CT画像
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力学特性を向上させるための革新的粉体物性
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